合肥晶合集成电路股份有限公司22届校园招聘
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【公司介绍】
合肥晶合集成电路股份有限公司（简称“晶合集成”）成立于2015年5月，由合肥市建设投资控股（集团）有限公司与台湾力晶科技股份有限公司合资建设，位于合肥市新站高新技术产业开发区综合保税区内，是安徽省首家12英寸晶圆代工企业，也是安徽省首个超百亿级集成电路项目。 
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【公司发展】
营收已挤进全球第十大、中国第三大半导体代工公司，也创下全球自建厂到营运最快速获利记录。
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【职位信息】
各类管理岗、技术岗位空缺，目前紧缺岗位为设备工程师（获得offer概率较大）
专业需求：机械、电子、自动化、材料、化学、物理等理工科相关专业（点击底下连接获得
更多岗位信息）
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【岗位薪资】
本科起薪15-16万/年，硕士17-20万/年
年度调薪,18薪~保密（更多最新薪资福利宣讲会上大爆料）
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【应聘方式】
投递简历 → 面试(部分岗位先笔试) → 发录用通知 → 签订三方
网申路径：点击下方连接，选择校园招聘，简历投递
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https://nexchip.m.zhiye.com/#/
校招宣讲地点：校本部师生活动中心二楼  时间：11月1日（周一）14：00
宣讲会接受纸质简历
